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Reihenfolge
Uberlegungen

* Seite

Je nach Bauteilen (Héhenprofil, Menge)

* Vorher nachdenkenl!

Komponenten

Von schwierig nach leicht

* Von klein nach grof3

Von innen nach auBen
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Methoden

Und Materialien

Lotzinn

*  Flussmittel (Flux)-Kern

* To Blei or not to Blei

Lotstation /Kolben

* Temperatur

HeiBluft

* Luftgeschwindigkeit

Lotpaste

* Schablonen

* Automatisierung
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Lotkolben
Schritt O: Entfernen/Sduberung

* Entlotlitze ("Wick")

*  Wird mit Hitze nahes Lot aufsaugen
* Braucht gerne mal einige Versuche
* Extra Flux hilft

*  Vorsicht mit Beinchen!
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Lotkolben
Schritt 1

* Hdnde: Lotzinn + Lotkolben
* Zuerst nur 1 Pad einzinnen!
* Dazu kurz gleichzeitig Zinn und
Kolben ans Pad
* Das gleich fir mehrere Komponenten
* z.B. alle gleichen Komponenten

* RegelmafBig Spitze sdubern
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Lotkolben
Schritt 2

* Komponenten bereit legen

e Exkurs: Bauteilkosten

L]
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Schritt 2

* Komponenten bereit legen

* Hdadnde: Pinzette + Lotkolben

* PCB mit Létstelle in Richtung Léthand drehen
"=

* Eine Komponente in die Pinzette nehmen
* Mit Lotkolben Zinn auf Pad verflissigen
* Komponente platzieren

* Loétkolben weg

* 1-2sek warten bis Lotzinn fest ist

* Komponente ist fest, Pinzette los lassen

* Wiederholen fir alle gleichen Komponenten
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Lotkolben
Schritt 3
* Hdnde: Lotzinn + Lotkolben
* kurz gleichzeitig Zinn und Kolben an
alle Gbrigen Pads
"=

*  Wenn das Zinn nicht richtig haftet
* Lotspitze sdubern, neues Zinn

* Extra Flussmittel auftragen
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Lotkolben

Exkurs: Microcontroller

* Etwas schwieriger: kleine, nahe Pins

* Eig nur QFP gut von hand I6tbar

* Mit extra Flux regelt Oberfldchenspannung
* Sdubern, neu versuchen

* Ggdgf. Einzelne Pins nachbearbeiten

 Vorsicht mit Beinchen!

QFN
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HeiBluft

Mehrere Pins auf einmal

Benutzen wir meist nur fir Korrekturen

(Ablcten)

GleichmdBige sanfte Erhitzung ist wichtig!
* Temperatur + Luftgeschwindigkeit

Nur leicht unter Druck setzen, Pins sind

empfindlich
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Lotpaste

Alles auf einmal

* Gut fir Massenfertigung und QFP/QFN
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Lotpaste

What???
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Solder paste
plays a key role
in SMT PCB Assembly

L]
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Lotpaste

Bestickung
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Lotpaste

Reflow
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Methoden
Quiz 2

L]
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Lotpaste

Zusqmmenqusung (Weil ich das Video irgendwo einbringen wollte)

Siehe auch: JLC Begehung




20

SAFETY

lol
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Safety

Bitte tut euch nicht weh

Lotkolben nur in der Hand halten wenn er benutzt wird
Lotkolben nur in Halterung ablegen

Lotstation ausschalten wenn der Platz verlassen wird
Nur fester Griff, nicht Zigarettengriff oder so

Nicht Gbermidet arbeiten

Mit Hénden die an Flux/L&tzinn waren nicht essen/ablecken
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